




61 3

（億円）



61 4

5



61 5

* Ḳ ṧ ṕ Ṗ











61 10

▪ AI AIלּ ṇ ṇ



61 11

（億円）







61 14









61 18

ṇ ṇ

2027 AI ṇ ṇ 2,000



61 19



61 20

AI ṇ ṇ אל

 800  Ṍ



61 21

ṇ

PC ṇ
ṇ



61 22

ךּ







61 25



61 26

 ṕ2022 6

















61 34







61 37

ḱ ṇ



61 38

אל שּ











61 43

is
6





61 45

ṇ













61 51

62

ṥ1









61 55









61 59

 ṇ





61 61

ểḰ  ỉ

ỄḰ  Ễ

ễḰ Ỉể

ỆḰ ︡
︡ ︣









61 65







61 68



61 69

Ệ

︡ ︡

︣



61 70

61

⚫ π  3 ṕ π

⚫ ṇ ṇ ṇḭ ḭ






	既定のセクション
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3: 連結損益計算書
	スライド 4: 5年間の業績推移 
	スライド 5: 連結貸借対照表
	スライド 6: 単独財務諸表の概要
	スライド 7: 第61期 配当金
	スライド 8: 第61期 総還元額
	スライド 9
	スライド 10: 足元の事業環境
	スライド 11: 第62期 連結業績見通し
	スライド 12: 継続的な研究開発投資

	事業環境
	スライド 13: 中長期的な利益と継続的な 企業価値の向上を目指して
	スライド 14: 1.  事業環境 
	スライド 15: ICT産業の過去・現在・未来
	スライド 16
	スライド 17: 次の時代のテクノロジードライバー
	スライド 18: サーバー出荷台数推移
	スライド 19: AIサーバーに不可欠な最先端半導体
	スライド 20: AIサーバーに搭載されるデバイスは急速に進化
	スライド 21: ビッグデータ時代は未だ萌芽期
	スライド 22: 半導体の技術革新は止まらない 
	スライド 23: 半導体市場の展望 
	スライド 24: 半導体前工程における製造装置市場

	中計
	スライド 25: 2.  中期経営計画
	スライド 26: 中期経営計画 財務目標（2022年6月発表）
	スライド 27: 東証プライム市場で唯一無二の存在に
	スライド 28: 驚くべき半導体の微細化レベル 
	スライド 29: TELの強みを活かす 
	スライド 30: TELの強みを活かす
	スライド 31: TELの強みを活かす
	スライド 32: TELの強みを生かす
	スライド 33: 知的財産分野で外部機関より高評価を獲得
	スライド 34: 研究開発投資
	スライド 35: 設備投資
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38

	さらなる企業価値向上
	スライド 39: 3.  さらなる企業価値向上を目指して 
	スライド 40
	スライド 41: FY’15業績とFY’25業績予想との比較
	スライド 42: TEL時価総額の推移　2014年1月～2024年6月14日
	スライド 43: ビジョン
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47: 『SX銘柄2024』に選定

	還元政策
	スライド 48: 4.  株主の皆さまへの還元 
	スライド 49: 還元に関する基本的な考え方
	スライド 50: 配当政策 
	スライド 51: 第62期 配当金予想
	スライド 52: 第62期 総還元額予想
	スライド 53
	スライド 54
	スライド 55
	スライド 56
	スライド 57
	スライド 58
	スライド 59
	スライド 60

	決議事項
	スライド 61: 決議事項
	スライド 62
	スライド 63: 第１号議案　取締役７名選任の件 ＜取締役候補者氏名＞
	スライド 64
	スライド 65: 第２号議案　監査役２名選任の件 ＜監査役候補者氏名＞
	スライド 66
	スライド 67
	スライド 68
	スライド 69
	スライド 70
	スライド 71
	スライド 72


